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정보보호경영 시스템 인증 ISO 27001



· Smart In-line Packing System(Tray, Reel, SSD)

· Stocker & 자동 물류 System 

·  Kiosk 활용 Auto Contctless Store

Solid Works & Edge를 활용하여 3D 설계 구조 및 유동 
해석과 Simulation Tool 이용, PDM 구축에 따른 설계 
효율 극대화, ACS Simulation Tool 활용 · 생산 최적화 제안

다관절 로봇을 활용한 패킹 자동화 설비 개발
자율주행 로봇 자동화 기술 보유
R&D를 통해 고객의 Needs를 반영한 ODM 설비 개발

반도체 자동화 설비개발 노하우를 토대로 
테스트, 모듈 어셈블리, 인스펙션, 패킹 & 
팔레타이징 등 차세대 인라인 패킹 시스템 개발 

PC·PLC 기반 자동화 시스템 제어 기술, Vision 
활용 검사·측정 기술 기반의 모바일 로봇, AGV, 
LGV 컨트롤 시스템, 키오스크 활용 등 기술력 확보

· RF Module 생산 Line  자동화

· BIO / Cosmetic 생산 자동화   

·  자동차 생산 자동화



현대 사회에 필수적인 디지털 정보를 저장하고 처리하는데 
핵심인 데이터 센터의 안정성, 가용성, 보안을 유지하기 위한 
실시간 자율주행 모니터링 Robot.

중요 데이터를 보호하고 운영 중단으로 인한 피해를 사전에 방지. 
최적의 성능과 효율성을 위해 데이터 센터의 상황에 완벽히 부합
하는 솔루션 제공.

첨단 센서를 통해 화재 징후를 실시간 감지+모니터링
자율주행 기능을 활용하여 주기적 순찰+화재 예방 활동

실시간 영상 및 동작 감지 기능을 통해 무단 출입자나 
의심스러운 활동을 신속히 포착. 경보음 발생+보안요원 호출  

실시간으로 모니터링하고, 이상징후를 신속히 감지
서버의 안정성과 가용성 향상, 운영 신뢰성 제고

데이터센터 전체의 온·습도 상태를 실시간 모니터링
서버의 안정적 운영, 에너지 비용 절감과 탄소배출 저감 기대



FOSB / FOUP Conveyor Type Robot FOSB / FOUP COBOT Type Robot JEDEC Tray Robot Magazine Robot

Material 12Inch FOSB / FOUP 12Inch FOSB / FOUP JEDEC Tray Magazine

Transport Stocker ⇔ Machine Stocker ⇔ Machine Stocker ⇔ Machine Stocker ⇔ Machine

Weight of Material 20kg x 2 20kg x 2 500g x 100 (5 Slot) 3kg x 6 (6 Slot)

Weight About 250Kg About 200Kg About 200Kg About 200Kg



자율 주행 Mobile Platform 기반에 반송 대상물을 이·적재 가능한 Robot을 탑재하여 
반송 대상물이 적재된 Stocker에서 개별 공정 장비에 자율적으로 이동하여 이·적재하는 자율 주행 Robot입니다.

기존 AGV 와 다른 점은 정해진 경로로 이동하면서 Laser Scanner에 의해 주변 사물을 스스로 인식하여 
이동 경로를 재설정하여 회피하고 정해진 목적지에서 작업을 수행합니다.

상위 통합 제어시스템에 의해 여러 대의 Mobile Robot을 동시 작업이 가능하며 작업 중인 Mobile Robot은
Wi-fi 통신에 의해 현재 위치를 실시간 확인하고 가장 근접한 위치에 있는 Mobile Robot 상황을 파악하여 작업을 수행합니다.

각 장비에는 2-D Barcode(QR)을 부착하여 Mobile Robot에 장착된 Barcode Reader로 장비 ID 정보를 인식하고
PIO Sensor에 의해 장비 상태를 확인 후 Laser 변위 Sensor에 의해 Mobile Robot의 정지 위치를 확인하여 정확한 
Teaching 정보와 비교 보정하여 정확한 안착 위치로 이송 대상물을 안착합니다. 

Gripper 상단에는 Align 용 Vision Camera 및 Laser 변위 Sensor를 장착합니다. 



No Item Specification

1 기능 FOSB / FOUP 운반

2 Mobile Platform LD-90 (OMRON)

3 주행 속도 0.7m/s

4 주행 편차 주행 시 좌우 편차: ±100mm

5 정지 주행 편차 정지 시 좌우 편차: ±15mm (CAPS 적용 : ±8 mm)

6 주행 통로 폭 1100mm(교행 시 2200mm)  /  Mobile Robot 폭(700mm) + 400mm

7 주행 가능 바닥 면 단차 편차 10mm

8 주행 가능 바닥 홈 간격 15mm

9 주행 가능 경사 3%

10 Robot 구조 직교 좌표 Robot

11 Battery LiFePO₄ (리튬 인산철), 용량: 105Ah

12 Interface (통신) 상위 관제 시스템  Mobile Robot: 무선 통신 

13 안전 장치 Bumper Sensor, Side Laser Scanner, Main Laser Scanner,    

14 Weight (Robot) About 250kg



No Item Specification

1 기능 FOSB / FOUP 운반

2 Mobile Platform LD-90 (OMRON)

3 주행 속도 0.7m/s

4 주행 편차 주행 시 좌우 편차: ±100mm

5 정지 주행 편차 정지 시 좌우 편차: ±15mm

6 주행 통로 폭 1100mm(교행 시 2200mm)  /  Mobile Robot 폭(700mm) + 400mm

7 주행 가능 바닥 면 단차 편차 10mm

8 주행 가능 바닥 홈 간격 15mm

9 주행 가능 경사 3%

10 Robot 구조 협동 Robot (JAKA Ai 18 & vision 포함)

11 CAMERA AI 카메라

12 Battery LiFePO₄ (리튬 인산철), 용량: 105Ah

13 Interface (통신) 상위 관제 시스템  Mobile Robot: 무선 통신 

14 안전 장치 Bumper Sensor, Side Laser Scanner, Main Laser Scanner,    

15 Weight (Robot) About 200kg



No Item Specification

1 기능 TRAY 운반

2 Mobile Platform LD-90 (OMRON)

3 주행 속도 0.7m/s

4 주행 편차 주행 시 좌우 편차: ±100mm

5 정지 주행 편차 정지 시 좌우 편차: ±15mm

6 주행 통로 폭 1100mm(교행 시 2200mm)  /  Mobile Robot 폭(700mm) + 400mm

7 주행 가능 바닥 면 단차 편차 10mm

8 주행 가능 바닥 홈 간격 15mm

9 주행 가능 경사 3%

10 Robot 구조 협동 Robot (JAKA Ai 18 & vision 포함)

11 CAMERA AI 카메라

12 Battery LiFePO₄ (리튬 인산철), 용량: 105Ah

13 Interface (통신) 상위 관제 시스템  Mobile Robot: 무선 통신 

14 안전 장치 Bumper Sensor, Side Laser Scanner, Main Laser Scanner,    

15 Weight (Robot) About 200kg



No Item Specification

1 기능 MAGAZINE 운반

2 Mobile Platform LD-90 (OMRON)

3 주행 속도 0.7m/s

4 주행 편차 주행 시 좌우 편차: ±100mm

5 정지 주행 편차 정지 시 좌우 편차: ±15mm

6 주행 통로 폭 1100mm(교행 시 2200mm)  /  Mobile Robot 폭(700mm) + 400mm

7 주행 가능 바닥 면 단차 편차 10mm

8 주행 가능 바닥 홈 간격 15mm

9 주행 가능 경사 3%

10 Robot 구조 협동 Robot (JAKA Ai 18 & vision 포함)

11 CAMERA AI 카메라

12 Battery LiFePO₄ (리튬 인산철), 용량: 105Ah

13 Interface (통신) 상위 관제 시스템  Mobile Robot: 무선 통신 

14 안전 장치 Bumper Sensor, Side Laser Scanner, Main Laser Scanner,    

15 Weight (Robot) About 200kg
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반도체 공정의 12인치 Wafer Carrier에 Wafer를 Sorting하는 설비.
OHT를 통해 Wafer Carrier를 공급받고, OCR을 이용하여 Wafer의 
정보를 취득해 하나의 Carrier에 Wafer를 Merge하거나,
두 개의 Carrier로 Wafer를 Split하며, 필요시 Wafer Dumping 
작업을 수행하는 System.



JEDEC Tray를 Chip Mounter에 하는 방식의 . 
튐 현상 없이 Device Tray와 Empty Tray 교체가 가능하여,
타 공급 설비보다 안정적이고 빠른 공급이 가능한 자동화 설비.

https://youtu.be/2W6ceYBL9Rg
https://youtu.be/2W6ceYBL9Rg


JEDEC Tray를 자동으로 하는 설비.
RFID Cover Tray를 Reading하여 Lot Card를 프린트하여
Tray 상부에 올려놓고 초음파 Banding을 하는 설비.

출하 정보에 따라 분리 배출. 
기본 설비에 배출 컨베이어와 OHT로딩부를 Option 선택 가능.

※ 배출 컨베이어 선택 Option : / / 



Wafer의 산화 및 오염을 방지하여 Yield 향상
(생산성 및 효율성 향상)



라인 내에서 볼트 및 기타 부품을 자동으로 체결하는 설비.
고정형과 이동형 두 가지 타입.



Laser Marking System 설비는 반도체 공장 12inch Wafer 종류별 
자동으로 인식하고 Marking을 수행. Wafer 노치 부를 감지하여 같은 
위치에 Laser Marking. OCR Reader기를 통해 제품의 Marking 품질 
검사를 확보한 설비

https://youtu.be/pxdOvy7hXYY
https://youtu.be/pxdOvy7hXYY


컨베이어 및 OHT를 통하여 들어오는 Reel 또는 Tray Large Box를
6면 비전 검사하여 자동으로 Pallet에 적재하여 반출하는 설비. 
생산 효율을 향상 시키고, 물류 흐름에 따라 배출하여 포장의 
효율 관리 및 작업자에 의한 실수 사전 예방.



팔레트 위의 적재물을 턴테이블 랩핑기를 통해 포장하는 설비. 세계 1위 래핑 머신 전문 회사인
이탈리아 로보팩의 턴테이블 랩핑 솔루션 도입으로 리모컨을 누르는 순간, 기계가 적재물을
인지하고, 최적화된 랩핑, 커팅, 웰딩까지 마무리. 클램프가 있어 필름을 적재물에 사람이 걸어줄
필요가 없어 노동력 감소 및 생산성 증가. 

* 입구 경사판은 전동, 핸드자키의 사용을 추천 드립니다.
(2톤 이하 지게차의 사용은 가능하지만 자칫 밀림 현상이 있을 수 있습니다.)

https://youtu.be/07DV5FSPYCg?si=5wAPwQJxdljrVdwx
https://youtu.be/07DV5FSPYCg?si=5wAPwQJxdljrVdwx


대형마트나 백화점 매대에서 흔히 볼 수 있는 종이 라벨의 ‘가격표’가 ‘전자정보 
표시기’로 점차 디지털화되는 추세. RF 테스트 시스템은 이에 들어가는 
무선 프로토콜 기술 기반의 칩을 테스트하는 설비로, 기능을 자동으로 실행함에 
따라 생산 효율을 향상시키고 작업자에 의한 실수를 미연에 방지 가능.



본 장비는 반도체 Module (SSD, DDR, Memory Card)를 양산 전 
충격에 대한 신뢰성 검증 및 평가하는 낙하 충격시험기(Shock 설비)
에 반도체 Module를 삽입하여 작업자가 시험기에 장착,해체하는 과
정을 6축 다관절 Robot를 활용 자동화하는 장비



본 장비는 반도체 Module (SSD, DDR, Memory Card)를 양산 전 
충격에 대한 신뢰성 검증 및 평가하는 진동시험기(Vibration 설비)에 
반도체 Module를 삽입하여 작업자가 시험기에 장착,해체하는 과정을 
6축 다관절 Robot를 활용 자동화하는 장비



하이드로콜로이드 원단을 이용한 .
원단 공급부터 몰딩, 반칼, 컷팅, 실링 등 필요한 공정 
프로세스를 거쳐 완제품을 생산하는 설비.

https://youtu.be/f-hARwOAlwY
https://youtu.be/f-hARwOAlwY
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